
集成电路用硅微粉价格

产品名称 集成电路用硅微粉价格

公司名称 梧州市颖丰矿业有限责任公司

价格 1100.00/吨

规格参数

公司地址 云浮颖丰矿业：云浮市郁南县双通工业园大湾分
园；
梧州颖丰矿业：梧州市长洲区倒水镇321国道旁
；
佛山总公司：南海区南海大道北金安大厦502室

联系电话 86-075781792981 15088711515

产品详情

一、集成电路（ic）用硅微粉概述： 

  集成电路用硅微粉是一类用途极为广泛的无机非金属材料，具有白度高、颗粒细、粒度分布合理、比
表面积大、悬浮性能优、纯度高、介电性能优异、热膨胀系数低、导热系数高等优点，广泛用于高档涂
料、油漆、胶粘剂、硅橡胶、精密铸造、陶瓷以及集成电路的塑封料和灌封料、高压元器件的绝缘浇注
等。 

  

  

二、我司产品规格表： 
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三、集成电路（ic）用硅微粉现状： 

  由于世界oem制造中心逐步向中国转移，加上国家对集成电路（ic）行业重要性的认同，近几年连续
出台一系列促进ic发展的政策，加速了中国ic设计、开发、加工、封装技术的发展。现有多种迹象表明，
日本、韩国、台湾等地区的企业已开始大规模进入中国，涉足半导体封装行业。这将直接拉动国内市场
需求，球型硅微粉作为一种高附加值的产品市场相当广阔。 

  

  

四、集成电路（ic）用硅微粉未来的发展前景： 

  微米级集成电路用化学合成球型硅微粉目前在国内尚属空白，未见专利及工业化产品。国外也仅有日
本几家公司具备生产能力，由于日本硅资源缺乏，因而其球型硅微粉价格昂贵，缺乏国际竞争力。开发
本产品是顺应市场需求，填补国内空白，替代进口，更好地推动我国环氧封料和ic产业的发展。硅微粉
是环氧塑封料的重要支撑材料，环氧塑封料则是ic封装的重要支撑材料，ic封装业是ic产业的重要组成部
分，而封装业的销售额一直占国内ic产业销售额的70%左右。由此可见，硅微粉对于ic的发展起着十分重
要的作用。 
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